(12) NACH DEM VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIEl^ DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Wcltorganisaiion fiir gcistigcs Eigenlum 
lniemationa]e«s Biiro 

(43) Inlernalionales Verr>rrentUchuiigsclatum 
20. Januar 2005 (20.01.2005) 




(10) inlernalionalc VerdfTenllichungsnummcr 

PCX wo 2005/006821 A2 



(51) InlcrnaUonalc PalentkiassiflkaUon^: H05K 

(21) Internationales Aklenzelchen: PCT/EP2004/007440 

(22) Inlernatlonales Anmeldedatum: 

7. Juli 2004 (07.07.2004) 



(25) Einreichungssprache: 
(2(>) VcrofTentlichungssprache: 



Dcutsch 
Deutsch 



(30) Angabcn %ur Priori let: 

103 31 840.2 14. Juli 2003 (14.07.2003) DE 



(71) Anmelder {fur alle Bestimmungsstaaten mil Ausrtahme 
von US): ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECH- 
NIK GMBH & CO, KG [Dti/DB]; Hauptstrassc I, 83413 
Fridolfing (DE). 

(72) Erfinder; tuid 

(75) Erllnder/Anmclder (nur JUr US)i BLAKBOKN, WiUem 
INITDEI; Eckerslr. 38, 83334 Inzell (DE). 

(74) AnwaJl: ZEH LER, Giselhcr; Zcillcr, DickeU Kandl- 
binder, Herrnslr. 44, 80539 MUnchcn (DE). 

(81) Bestimmungsslaaten (soweii nicht atulers an^egeben, JUr 
jede verfughare nationale Schutzrechtsari)i Ali, AG, AL, 

IFortsetzung auf tier nikrfisten Seiie/ 



(54) 'nilc: COMK:)NEN'i' FOR A PRENl ED CIRCUIT BOARD AND MIITI lOD VOR Fi n ING A PRINTED CIRCUIT BOARD 
WITH THIS COMmNENT 

(54) liezcichnung: BAUTEB. FUK EINE LEI TERPLAITE UND VERl AI IREN ZUM BES^l OCKEN EINER LEH liRPLAmi 
MIT DIESEM BAUTEB. 



00 



O 



(57) Abstract: The invention relates to a component for 
a printed circuit board (32) comprising a housing (10) on 
which al least one peg (28) is formed for engaging inside 
a hole (30) of the printed circuit board (32). This peg (28) 
has at lca.st one detent lug (52) that projects in a radial 
direction with regard to the peg (28) beyond the outer pe- 
riphery thereof. 'ITie detent lug (52) is placed and formed 
on the peg (28) in such a manner that the outer periph- 
ery of the peg (28) is smaller in the area of the detent lug 
(52) than the diameter of the hole (30) in the printed cir- 
cuit board (32). The outer periphery of the section of the 
peg (28) projecting into tlic hole (30) in the printed circuit 
board (32) is formed in such a manner that, between the 
outer periphery of this section and the inner wall of the 
hole (30) in the printed circuit board (32), a space having 
a capillarity for solder is formed over at least a portion of 
the outer periphery, whereby during a soldering process, 
solder (50) located on the surface of the printed circuit 
board (32) enters, by means of capillary action, the space 
while filling the same. 

(57) Zusammcnfassung: Die ErfindungbetrifFtein Bau- 
teil fiir eine Leiterplatle (32) mil einem Gehause (10), an 
dem wenigstens ein Zapfen (28) zum Eingriff in cin Loch 
(30) der Leiterplatle (32) ausgcbildct 1st, wobei der Zap- 
fen (28) wenigstens eine. Rastnase (52) aufweist, welche in radialer Richlung bzgl. des Zapfens (28) tiber dessen Aussenumfang 
hinausragt. Hierixsi isl die Rastnase (52) am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet, dass der Aussenumfang des Zapfens 
(28) im Bereich der Rastnase (52) kleiner ist als der Durchmesser des Loches (30) in der Leiterplatle (32), wobei der Aussenumfang 
des in das Loch (30) in der Leiterplatle (32) hinein ragenden Abschnittes des Zapfens (28) derail ausgebildet ist, dass sich. zwischen 
dem Aussenumfang dieses Abschnittes und der Innenwandung des Loches (30) in der Leiterplatte (32) Uber wenigstens einen Teil 
des Aussenumfangs ein derartiger Zwischenraum mit Kapillaritat fiir Lot eigibt, dass wahrend eines Ldtvorgangs 

fFortseizung auf der naclisien Seitef 
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VcrofTcnilicht: 

— ohfte inteniationaleti Recfiervhenbericht und enieut zu ver- 
qffentlicheti nach Erhali des Berichts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der axideren Ah- 
kurzungen wird auf die Erkldmngen { ''Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviatiotis") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT 'Gazette venviesen. 



auf der Oberflache der Leiterplatte (32) beflndliches Lot (50) durch Kapillarwirkung in den Zwischenraum hinein und diesen aus- 
fUIIend eindringt. 



